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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

B Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

B Contact our technical staff at: http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been

tested and found to comply

with the limits for a class B N 1 996
digital device, pursuant to

part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2
Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7720

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BTt E W
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special han-
dling when recycled or disposed of in California. For further information please
visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI_EMI &4

BEERE

ERFRNEAER , TEENRELEAE , THEEXRRETHE , FiER
BRT , EAEEHERRBRLEENH .




WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AEVCTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLeit
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisBHEHNs OKpYXatoLLelt Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLleii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCALLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak GbITOBOW Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHus
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTku Mo OKOHYaHWUK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CNeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
0 equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obic¢an otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta
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ENGLISH
GETTING START

Thank you for choosing the E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33 series (MS-
7720 v1.x) Micro-ATX mainboard. The E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33
series are designed based on AMD® Hudson D1 chipset and Zacate-FT1 APU
for optimal system efficiency. The E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33 series
deliver a high performance and professional desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor

= |ntegrated AMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D, dual core, for E350DM-E33
- Zacate E350, dual core, for E350M-E33
- Zacate E240, single core, for E240M-E33

Chipset
= AMD® Hudson D1 chipset

Memory Support

= 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 8GB)
(For more information on compatible components, please visit http.//www.msi.
com/service/test-report/)

LAN
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® RTL8111E

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887/ ALC892 (optional)
® Supports 7.1 channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
= 6 SATA 3Gb/s ports by AMD® Hudson D1

Connectors

®m Back panel

- 1 PS/2 mouse port

- 1PS/2 keyboard port

- 1 VGA port

- 1 DVI-D port

- 1 HDMI port

- 6 USB 2.0 ports

- 1LAN jack

- 6 flexible audio jacks
On-Board Connectors

- 4 USB 2.0 connectors

- 1 Front Panel Audio connector
- 1 Serial Port connector

- 1 TPM connector

- 1 Parallel Port connector

- 1 S/PDIF-Out connector

- 1 Chassis Intrusion connector
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Slots

= 1 PCIE x16 slot
m 2 PCIE x1 slots
= 1 PCl slot

Form Factor
= Micro-ATX (17.0 cm X 24.4 cm)

Mounting
= 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




SCREW HOLES

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chas-
sis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are
shown as below.

°/|

The side has to
toward the rear,
the position for the
/0 shield of the
chassis.

o
BEELB [EEEE] [EEEE] [EEEE] BIEBER ([EBEED

— Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and
then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

IMPORTANT

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit
and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or
within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

LAN
USB 2.0 ports

PS/2mouse _ VGA port - e o O
M Line-In  RS-Qut

O O
[==J| | == | (ine.out cs-dut

== o ©
. )
PS/2 keyboard  DVI-D port HDMI port USB 2.0 ports MIC  SS-Out

USB 2.0 ports
HARDWARE SETUP

Installing Memory Modules
1.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
You can barely see the golden finger if the memory module is properly in-
serted in the DIMM slot.




IMPORTANT

* DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 stan-
dard is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory
modules in the DDR3 DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM1 first.
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ATX 24-Pin Power Connector: JPWR2

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR1
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.

<.
“aTe,

IMPORTANT

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

Serial ATA Connector: SATA1~6
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can

connect to one Serial ATA device.
IMPORTANT

Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.




Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

TPM Module Connector: JTPM1
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design
Guide.

Serial Port Connector: JCOM1
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.

S/PDIF-Out Connector: JSP1
This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect
Format) interface for digital audio transmission.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

LS
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Parallel Port Header: JLPT1

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.

Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

‘o
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Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM onboard that has a power supply from an external battery
to keep the data of system configuration. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear data.

E «“
JBAT1 (O]

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to
1-2 pin position. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage
the mainboard.

20
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PCI Express Slot
The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.

PCIE x16 slot.

PCIE x1 slot.

PCI Slot
The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards
that comply with PCI specifications.

IMPORTANT
When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power
supply first. Read the documentation for the expansion card to configure any
necessary hardware or software settings for, such as jumpers, switches or BIOS
configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware
lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI
IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

PCI1 INT A# INT B# INTC INT D#

21



BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

The Menu Bar

Aptio Setup Utility -

Susten Date

General Help

Main
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advance
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

ocC
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.

M-Flash
Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security
Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.
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Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

ocC

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

DRAM Frequency
This setting controls the ratio of memory frequency to enable the memory to run at
different frequency combinations.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.
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tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.
tRC
The rowcycle time determines the minimum number of clock cycles a memory
row takes to complete a full cycle, from row activation up to the precharging of
the active row.

CPU Feature

Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Save & Exit

Aptio Setup Utility -

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reset
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults

Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==

The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.

Built-in EF1 Shell
Use this item to enter the EFI Shell.
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Security
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Boot
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Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
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Save Changes and Reset
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Built-in EFI Shell
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FRANCAIS

POUR COMMENCER

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mere des séries Micro-ATX E350DM-
E33/ E350M-E33/ E240M-E33 (MS-7720 v1.x). Les séries E350DM-E33/ E350M-
E33/ E240M-E33 sont basées sur les puces AMD® Hudson D1 et Zacate-FT1
APU offrant un systéme trés performant. Les séries E350DM-E33/ E350M-E33/
E240M-E33 sont tres performanantes et offrant une solution adaptée tant aux
professionnels qu’aux particulier.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= AMD® Zacate-FT1™ APU intégré
- Zacate E350D, double cceurs, pour E350DM-E33
- Zacate E350, double cceurs, pour E350M-E33
- Zacate E240, simple cceur, pour E240M-E33

Jeu de puces
= Puces AMD® Hudson D1

Mémoire supportée

= 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 8GB)
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report/)

LAN
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® RTL8111E

Audio

= Puce intégrée par Realtek® ALC887/ ALC892 (en option)
= Supporte 7.1 canaux audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 6 ports SATA 3Gb/s par AMD® Hudson D1

Connecteurs

= Panneau arriére

- 1 port souris PS/2

- 1 port clavier PS/2

- 1 port VGA

- 1 port DVI-D

- 1 port HDMI

- 6 ports USB 2.0

- 1 prise LAN

- 6 prises audio flexibles
Connecteurs intégrés

- 4 connecteurs USB 2.0

- 1 connecteur audio avant

- 1 connecteur de port sérial

- 1 connecteur TPM

- 1 connecteur de port paralléle
- 1 connecteur S/PDIF-Out

- 1 connecteur Chéssis Intrusion
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Emplacements

= 1 emplacement PCIE x16
2 emplacements PCIE x1
= 1 emplacement PCI

Dimension
= Micro-ATX (17.0 cm X 24.4 cm)

Montage
= 6 trous de montage

Si vous désirez achetez des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous:

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en
bonne position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-
dessous.

OE

Face vers l'arriére,
position pour la
protége Entré/ Sor-
tie du chassis.

B B e9ED G

—) Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position ap-
propriée sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur
le support.

IMPORTANT

* Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toutes
sorte de contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur
le chéssis.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y a pas de composant en métal mis dans la carte ou
le chéssis qui entrainerait un court circuit a la cartre mére.

42



MS-7720

PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

Ports USB 2.0 LAN @ o
Souris PS/2 —— o=

Ligne-In  RS-Qut

© O
':;; = L{gne-Out CS-Out

o O O
I |
Clavier PS/2  Port DVI-D Port HDMI Ports USB 2.0 MIC  SS-Out

Ports USB 2.0

INSTALLATION DU MATERIEL

Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’'une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans I'emplacement DIMM. Puis
poussez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire
soit profondément inséré dans I'emplacement DIMM. La pince en plastique
situé de chaque c6té du module va se fermer automatiquement. Vous ne
pouvez presque pas voir le doigt d’or si le module de mémoire est correcte-
ment inséré dans 'emplacement DIMM.

3. Les pinces en plastique situés de chaque coté de I'emplacement DIMM se
ferment automatiquement.
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IMPORTANT

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2 et vice
versa. Vous devez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les
emplacements DDR3 DIMM.

* Pour lancer avec succés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d'alimentation ATX 24-pin : JPWR2

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors 'alimentation d’énergie dans le connecteur.

Connecteur d'alimentation ATX 4-pin : JPWR1
Ce connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

<.
“ae,

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mere.

Connecteur Sérial ATA : SATA1~6
Ce connecteur est un port d’Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
Les connecteurs d'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contréler le ven-
tilateur du CPU.

Connecteur de Module TPM : JTPM1

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez
vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de détails et
d'utilisations.

Connecteur USB avant : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4

Ce connecteur, compatible avec Intel® /0O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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.
PR e e
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Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2

Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Le con-
necteur JFP1 est compatible avec Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design
Guide.

Connecteur de port sérial : JCOM1
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.

Connecteur S/PDIF-Out : JSP1
Ce connecteur sert a connecter I'Interface S/PDIF (Sony & Philips Digital Intercon-
nect Format) pour une transmission numérique audio.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un céble chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, I'interrupteur en informera le systeme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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Connecteur de port paralléle : JLPT1

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d'imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).

Connecteur audio avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

< TeFess

Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recgoit une alimentation d’une batterie externe qui per-
met de garder les données de configuration du systéme. Avec le CMOS RAM,
le systéme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu’il soit allumé. Si
vous voulez effacer la configuration du systéme, réglez le cavalier pour effacer
les données.

a1

]
JBAT1 (O]
o]

Consrver les données Effacer les données

IMPORTANT

Voous pouvez effacer le CMOS en positionnant les 2-3 pin lorsque le PC n’est pas
allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2 pin. Evitez surtout d’effacer
le CMOS lorsque le PC est allumé, cela endommagera la carte mere.

48



MS-7720

Emplacement PCI Express
L'emplacement PCIE supporte la carte d’extention d’Interface PCIE.

Emplacement PCIE x16

Emplacement PCIE x1

Emplacement PCI
L’'emplacement PCI supporte la carte LAN, la carte SCSI, la carte USB, et d’autre
cartes ajoutées qui sont compatibles avec les spécifications de PCI.

IMPORTANT

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n'est pas relié au secteur. Lisez le documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou du logiciel de la carte d’extension, tels que cavaliers,
commutateurs ou la configuration du BIOS.

Chemins de revendication d'interruption de PCI

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des lignes de maté-
riel sur lesquelles les périphériques peuvent émettre des signaux d’interruption au
microprocesseur. Les pins de PCI IRQ sont typiquement connectés aux pins de
bus PCI comme suivant :

Emplacemen

PCI1 INT A# INT B# INTC INT D#
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec l'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

La page de menu

System Date

Main
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systéme tel que
I'heure, la date etc.

Advance
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

ocC
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.

M-Flash
Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security
Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d'utilisateur.
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Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

ocC

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

DRAM Frequency
Ce réglage controle le ratio de fréquence mémoire pour permettra a la mémoire de
fonctionner avec des combinaisons de différentes fréquences.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrdlé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d'étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de
configurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configura-
tion” relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage contréle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il contréle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP
Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit & précharger. S'il n’y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
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cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systéme.

tRAS
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tRC
Ce réglage détermine le numéro minimum des cycles d’horloge qu’un rang de
mémoire prend pour compléter un cycle plein, de I'activité du rang jusqu’au
précharge du rang d’activité.
CPU Feature
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Save & Exit

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reset
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systéme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults

Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==

Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.

Built-in EF1 Shell
Utilisez ce menu pour entrer dans le cadre EFI.

52



MS-7720

EINLEITUNG

DEUTSCH

Danke, dass Sie das E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33 Serie (MS-7720
v1.x) Micro-ATX Mainboard gewéhit haben. Das E350DM-E33/ E350M-E33/
E240M-E33 Serie basiert auf dem AMD® Hudson D1 Chipsatz und Zacate-FT1
APU fur optimalen Systemwirkungsgrad. Das E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-
E33 Serie stellt die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleis-

tungsdesktopsystems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= |ntegriert AMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D, Dual-Core, fiir E350DM-E33
- Zacate E350, Dual-Core, fur E350M-E33
- Zacate E240, Single-Core, fir E240M-E33

Chipsatz
= AMD® Hudson D1 Chipsatz

Speicher

= 2 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max. 8GB)
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report/)

LAN
= Unterstiitzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® RTL8111E

Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887/ ALC892 (optional)
= 7,1-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA
® 6 SATA 3Gb/s Anschliisse tiber AMD® Hudson D1

Anschliisse

= Hintere Ein-/ und Ausgénge

- 1 PS/2 Mausanschluss

- 1 PS/2 Tastaturanschluss

- 1 VGA Anschluss

- 1 DVI-D Anschluss

- 1 HDMI Anschluss

- 6 USB 2.0 Anschliisse

- 1LAN Anschluss

- 6 Audiobuchsen

On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 4 USB 2.0 Stiftleisten

- 1 Audio Stiftleiste fiir Gehause Audio Ein-/ Ausgénge
- 1 serieller Anschluss

- 1 TPM Schnittstelle

- 1 parallele Stiftleiste

- 1 S/PDIF-Ausgang Stiftleiste
- 1 Gehausekontaktschalter
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Steckplatze

m 1 PCIE x16-Steckplatz
m 2 PCIE x1-Steckplatze
m 1 PCl-Steckplatz

Form Faktor

= Micro-ATX (17,0 cm X 24,4 cm)
Montage

= 6 Montagebohrungen

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehér Teilenummern bendtigen, finden Sie

diese auf unserer Produktseite unter

http://www.msi.com/index.php
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SCHRAUBENLOCHER

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, miissen Sie das Mainboard in das Chas-
sis in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenlochern auf
dem Mainboard sind wie nachfolgend gezeigt.

foh E‘

Die Seite muss
nach hinten, die
Position  fir die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

q 0O
EEEER  EEHE)  GEED  EEEED EREED

—} Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten
auf Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schrauben-
I6cher in den Abstandshaltern.

WICHTIG

* Zur Verhiitung von Schdden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen
dem Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnétige Abstandshalter
montiert auf dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Main-
board ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards
verursachen kann.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

USB 2.0 LAN
Anschlisse
VGA Anschluss “——=——>2

PS/2 Maus - o @ O
e

© O
== = Line-Out CS-Out

== O O
L 1
PS/2 Tastatur DVI-D Anschluss  HDMI USB 2.0 MIC  SS-Out

Anschluss USB 2.0 Anschlisse

Anschlisse

HARDWARE SETUP

Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

etzen Sie den DIMM-Speicherbaustein senkrecht in den DIMM-Sockel, dann
driicken Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen. Wenn
das Speichermodule richtig im DIMM Steckplatz eingesetzt wird, kénnen Sie
den goldenen Finger kaum sehen.

Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM-Sockels schlieRen sich au-
tomatisch.
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WICHTIG

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Stan-

dard DDR3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule
stets in DDR3 DIMM Slots.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestticken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR2

Hier kénnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieRen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR1
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

<l
‘o,
“o, 2,

WICHIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

Serial ATA Anschluss: SATA1~6
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. Jeder
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

&
(

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéahrend der Datenlibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fir Lifter: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteilliifter Anschllisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um

diese Funktion zu nutzen.

TPM Modul Anschluss: JTPM1

Dieser Anschluss wird fiir das optionale TPM Modul (Trusted Platform Module)
verwendet. Weitere Informationen finden Sie im “TPM Sicherheitsplattform.

USB Frontanschluss: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits-

USB- Periph-

eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,

MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.
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Frontpanel Anschlisse: JFP1, JFP2

Die Anschlusse fiir das Frontpanel dienen zum Anschluss der Schalter und LEDs
des Frontpaneels. JFP1 erfillt die Anforderungen des Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide.

Serieller Anschluss: JCOM1

Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
senden/empféangt. Hier lasst sich eine serielle Maus oder andere serielle Gerate
direkt anschlieRen.

S/PDIF- Ausgang: JSP1
Die SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) Schnittstelle wird fiir die
Ubertragung digitaler Audiodaten verwendet.

Gehéusekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
geodffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geléscht werden.
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Parallele Schnittstelle: JLPT1

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.

Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgan-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/0O Connectivity Design Guide.
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Steckbriicke zur CMOS-L&schung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird iiber eine zusétzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke fiir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

E 1
JBAT1 (O]

Halten Daten Léschen Daten

WICHTIG

Sie kénnen den CMOS Iéschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wahrend das
System ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zurlick. L6schen
Sie den CMOS nicht, solange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Main-
board beschédigen.

62



MS-7720

PCI Express Steckplatz
Der PCIE-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCIE-Schnitt-
stelle.

PCIE x16 Steckplatz.

PCIE x1 Steckplatz.

PCI Steckplatz
Der PCI-Steckplatz kann LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und sonstige Zu-
satzkarten aufnehmen, die mit den PCI-Spezifikationen konform sind.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose herauszie-
hen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Denken Sie
bitte auch daran die Dokumentation der Erweiterungskarte zu lesen, um notwen-
dige Hardware- oder Softwareeinstellungen fiir die Erweiterungskarte wie z.B.
Jumper-, Schalter- oder BIOS-Einstellungen vorzunehmen.

PClI-Unterbrechungsanforderungs-Routing

Eine IRQ (Interrupt Request; Unterbrechungsanforderung)-Leitung ist eine Hard-
wareleitung, Uber die ein Gerat Unterbrechungssignale zu dem Mikroprozessor
schicken kann. Die PCI IRQ-Pole werden in der Regel mit dem PCI-Bus-Polen
wie folgt verbunden:

Folge

PCI1 INT A# INT B# INTC INT D#
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstliberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte Ihr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betatigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

Die Menlileiste

System Date

Main
In diesem Meni kénnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advance
Verwenden Sie diesen Menipunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
lhrem System vorzunehmen.

oc
Verwenden Sie dieses Menii, um die Einstellungen fir DRAM Timing und CPU
Eigenschaften vorzunehmen.

M-Flash
In diesem Meni kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).
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Security
Mit diesem Menii kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Meni, um die Prioritdt der Boot-Gerat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kdnnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Verénderungen speichern oder I6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.

ocC

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige — keine Anderung méglich.

DRAM Frequency
Die Einstellung steuert das Verhéltnis der Speicher-Frequenz, um unterschiedli-
che Kombinationen der Speicherfrequenzen einzustellen.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermenii durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwéhlen [Manual] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und die fol-
genden “Advance DRAM Configuration” Untermenii anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. In diesem
Untermenii kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzdégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzégerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fiihrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.
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tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstédndig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRC

Die Reihe Taktzyklen Option spezifiziert die Mindestdauer der Taktgeberzyklen.
Die Speicherreihe einen vollen Zyklus Zeit braucht, von der Reihe Aktivierung
bis zu Precharge der aktiven Reihe fest.

CPU Feature
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. lin diesem
Untermeni kénnen Sie die CPU Eigenschaften anpassen.

Save & Exit

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit R
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reset
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes .
Mit diesem Mentiipunkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem MenUpunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kdénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==
Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Geréat auswahlen.

Built-in EFI Shell
Koénnen Sie mit diesem Mentpunkt in EFI Shell eingeben.
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XAPAKTEPUCTUKA

Mpoueccopbl

= [lHTerpupoBaHHbIii unnceT AMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D, aByxsaepHbli, ana E350DM-E33
- Zacate E350, aByxagepHblid, ana E350M-E33
- Zacate E240, ogHosinepHbIi, ansa E240M-E33

Yuncer
= AMD® Hudson D1

MamsaTts

= 2 cnota DDR3 DIMM nopaepxusator DDR3 1333/ 1066 SDRAM (Max. 8I'B)
(3a gornonHuTensHow MHGopMaynesi 0 COBMECTUMbIX KOMIOHEHTax, MoceTuTe
cait http.//www.msi.com/service/test-report/)

LAN
= [lognepxka LAN 10/ 100/ 1000 Ha unnceTe Realtek® RTL8111E

Ayavo

= HTerpupoBaHHbIi unnceT Realtek® ALC887/ ALC892 (onuvoHanbHo)
= [logaepxka 7.1-kaHanbHOro ayamo Bbixoaa

= CoBMECTUMMOCTb cO crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
= 6 noptoB SATA 3I6/c Ha yuncete AMD® Hudson D1

KoHHekTopb!

= 3apgHeil naHenu

- 1 PS/2 nopt mbiwn

- 1 PS/2 nopt knasuatypsl

- 1nopt VGA

- 1 nopt DVI-D

- 1 nopt HDMI

- 6 noptos USB 2.0

- 1 pasbem LAN

- 6 3BYKOBbIX Pa3beMOB C rMGKVUM NepeHasHaveHem
PasbeMmbl, yTcaHOBMEHHbIE Ha nnate

- 4 pasvema USB 2.0

- 1 pasbem Ans noaKnioYeHns ayamo Ha nepeaHeit naHenu
- 1 pasbem nocnegoBaTeNbHOroO NopTa

- 1 pasvem TPM

- 1 pasbeMm napannensbHoro nopta

- 1 pasbem S/PDIF-Out

- 1 pasbem gartyuka OTKpblBaHWS kopryca




MS-7720

CroTsl

= 1 cnot PCIE x16
m 2 cnota PCIE x1
= 1 cnot PCI

®opm Pakrop

= Micro-ATX (17.0 cm X 24.4 cwm)
Kpennexue

= 6 OTBEPCTUI ANs KpenneHus

Momolb B NpUOGPeTEHUN [OMONHUTENbHBLIX akceccyapoB W MoUcke Homepa
N30enuna MOXHO HalTK No agpecy http://www.msi.com/index.php
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OTBEPCTUA AJ1A BUHTOB

ﬂpm yCTaHOBKe CUCTEMHOW nnatbl HY>XHO BCTaBUTb eé B Kopnyc B npaBuJibHOM
HanpasneHun. PaaMeLIJ'eHVIﬂ OTEepCTMﬁ ANA BUHTOB NOKa3aHbl HWXe.

BokoBble CTOPOHbI
crepyeT nNpoTuB
3afHero kopryca,
pasmelleHne

Ans npoTekTopa
BX0Aa/BbIxoAa
Kopnyca.

q

[EEEEG] [EEEES] [EEEEG] 6655 SEE EE ]

-3 —} OTBepCTMS AN BUHTOB

CriefyiiTe ykasaHusiM Bbillie YKa3aHHO NS YCTAHOBKYW AepxaTeneii B npaBuiibHOM
MeCcTe B KOpMyce W 3aTeM BBUHTWUTE BUHTbI Yepe3 OTBEPCTUS A BUHTOB B
nepxartenu.

BHUMAHWE

* Bo usbexaHue MoBpex[eHuii K CUCTEMHOV nnare, fobovi KOHTaKT Mexay
npoBoAKaMu CUCTEMHOV Mnatkbl 1 KOPMYCOM Ui Heobsi3aTesbHbIN AepaTerib
YycTaHoBIIeH B KOPITyce 3anpeLyeH.

* Ybeautecb B TOM, 4YTO Ha CUCTEMHOV nnate B Kopryce HeT HUKaKoro
METannn4eckoro KOMIMOHEeHTa, KOTOPbIi MOXeT Bbl3BaTb 3aKopadnsaHue
cucTemHow nnare.
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3AOHAA MAHETb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasbem
LAN

ey
TTTH RS-Bpixoa

X0/
== | = e (002 bixon

MopT USB 2.0

PS/2 nopt mbiwm Mopt VGA

= =110 0
F"S/2 nopt MopT DVI-D  Mopt HDMI Mopt USB 2.I0MK o SS-Bbe‘on
KnaBuaTypbl Mopr USB 2.0
YCTAHOBKA OBOPYIOBAHUA

YcraHoBka Mofynei namsit

1. Moaynu namsTv MMeIoT TONbKO OAHY Npopesb B cepeanHe. Moaynb BoaeT B
pasbeM TONbKO Npu NPaBUNbHOW OPUEHTaLUN.

2. BcrtaBbTe MOAynb B BEPTUKANLHOM HanpasfieHun. 3aTem HaxmuTe Ha Hero,
4TOObI 30M104€HBIE KOHTaKTbI rnyBoko norpyaunucek 8 DIMM cnot. 3onoTele

KOHTaKTbl €/iBa BUAHbI, €CIIM MOAYNM MaMmsAT! MPaBUbHO pasMelleHbl B
DIMM cnote.

3. lMnactukoBble 3allenku Ha oboux KOHUaXx 3aKpoTCA aBTOMaTU4eCKN.

7"



BHUMAHVE

* Mogynn DDR3 He B3aumosameHsiembl ¢ mogynsvm DDR2, u craHgapt
DDR3 He umeet obpatHoii coBmectumoctu. Moayne namsitu DDR3 cnegyet
ycTaHaBnmBaTh TOMbKo B pa3bem DDR3.

* Yr06bI CHCTEMA 3arpy)anack, BHa4ae ycTaHoBuTe Moaysb B pasbem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbIV pasbeM nuTaHus ATX: JPWR2

OTOT pasbeM MO3BOMSET MOAKMOYATL 24-KOHTaKTHbIA Ornok nutaHus ATX K
cucTtemHol nnate. Mepep nogknoueHnem ybeanTech, YTo BCe WTbIPbKM pasbema
oT 6roka NUTaHUsA POBHbIE, M OH NMPaBUIbHO COPUEHTMPOBaH. [NOTHO BCTaBbTe
ero B pasbem Ha CUCTEMHOIA nnarte.

4-KOHTaKTHbIV pasbem nutaHus ATX: JPWR1
OTOT KOHTaKTHbIN pasbem nuTaHus 12V ncnonbayeTca Ang obecneyeHns nuTaHns
npoLeccopa.

<.
“aTe,

2 2,
o, o,
% P
o

P
T,
=

BHUMAHUE

)’Ee,am'ecs, 4YTO BCE KOHHEKTOPbI NUTaHus ATX npasuiibHO MoAKMI0YEeHbI.

Pasbem Serial ATA: SATA1~6
Pasbem Serial ATA — 370 BbICOKOCKOPOCTHOM NopT uHTepderica Serial ATA. 3toT
pa3bem No3BonseT NOAKMIOYUTL TONBKO OAHO ycTpoicTBo Serial ATA.

< o

BHUMAHWE

Usberaiite peskux uarmbos kabensi Serial ATA. B npotuBHoM criyyae moryt
BO3HUKHYTb MOTEPU AaHHLIX Py nepeaade.
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Paabem nutaHus Bentunsitopo: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Pasbembl MUTaHWS BEHTUNSTOPOB MOAAEPKMBAIOT BEHTUNSTOPbI C MUTAHUEM
+12 B. Tpu NOAKNKOYEHUM HEOBXOAUMO MOMHWUTb, YTO KpacHbIi MpoBOA
noaknoyaeTcs K WwiHe +12 B, a YepHbIi - k 3emne GND. ecnu cuctemHas nnata
COAEPXNT MUKPOCXEMY annapaTHOro MOHUTOPWHIA, HEO6XOANMO UCTONb3oBaTh
crneumarnbHble BEHTUMSATOPLI C AaTYMKOM CKOPOCTW AMNsi peanusauun yHKLMn
yrnpaBneHnsi BEHTUNATOPOM.

Paswem TPM Mogynsi: JTPM1

OT0T pasbem npeaHasHayeH Ans nogknoderns TPM (Trusted Platform Module)
Moayns. 3a AONONHUTENBHOWM MHOPMaLMER N BO3ZMOXHOCTSIMU UCNONb30BaHWSI
obpaTtuTech Kk pykoBoACTBY nnatdopmbl 6esonacHocT TPM.

Pasbwem USB nepepHeii nanenu: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4

Pasbem, koTopblii coBMecTUM co cneuudukaumeit Intel® I/O Connectivity Design
Guide, naeaneH ANA NOAKMIOYEHUSI TaKUX BbICOKOCKOPOCTHBIX NepuepuinHbIx
ycTpoiicts kak USB HDD, yndgpaebix kamep, MP3 nneepos, NpMHTEPOB, MOAEMOB
nT.A.

=
7,
PSS
el e
T
S
S
2
TS0,
SSses
PN
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PazbeMbl Ans nogknioveHus nepeaHeii nasenu: JFP1, JFP2

3T pasbembl 06ecrneunBatoT NOAKIIOYEHNE KHOMOK U MHAMKATOPOB NepeaHeit
nanenu. JFP1 cooTtBetcTByeT cneumdmkaumm Intel® Front Panel I/O Connectivity
Design Guide.

Pasbem nocnepoearensHoro nopra: JCOM1

[laHHbIii pa3bem SBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHBIM MOCNeA0BaTEeNbHbIM NOPTOM
ceasn 16550A c 16-GaiiTHoii nepepadvert FIFO. K atomy pasbemy MOXHO
HEMoCPeICTBEHHO NOAKMIOYUTL NOCNEA0BATENBHOE YCTPOICTBO.

o

2
IS
BN
N
RO N
=2
©
P
22
RIS
S

Pasbem S/PDIF-Out: JSP1
OTOT pa3bem ucnonbayeTcs Ans nofknoyeHus uHtepdeiica S/PDIF (Sony &
Philips Digital Interconnect Format) ans nepeaayv 3syka B uucgposom copmarte.

Pasbem gatyuka oTkpbiBaHus koprnyca: JCI1

K aTomy KoHHeKTOpy nopaknovaetcsi kabenb AaTyuka OTKpbIBaHWS Kopryca,
YCTaHOBMEHHbIE B Kopriyce. [lpu  OTKpblBaHMM KOpryca €ro MexaHuam
akTuBuaupyeTcs. Cuctema 3anomMmHaeT 3To CoObITVE U BbiAAET NpeaynpexaeHne
Ha akpaHe. [peaynpexaeHne MoXHO OTKIIOYUTL B HacTpolikax BIOS.

LS

e
1,
e
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Paabem napannensHoro nopta: JLPT1

OTOT KOHHEKTOP WCMONb3yeTcs AN MOAKIIOYEHNUs! OMUMOHANBHOWM  NnaHKu
napannenbHoro nopTa. [lapannenbHblidi MOPT - 3TO CTaHAAPTHBIA NOPT
ana npuHtepa. OH nopfepxvieaeT pexumbl EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbLIN
napannensHbli nopt) u ECP (napannenbHbelii MOpPT € [ONONHUTENbHBIMU
BO3MOXHOCTSIMU).

Ayavo pasbem nepepHeii naHenu: JAUD1
Pa3bem no3BonseT NoaknoyMTh ayamno Ha nepeaHeit naHenu. OH cooTBETCTBYET
cneyudpumkaumm Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

SIS N

R0 e
(SN 2,

Mepemblykn ounctkn CMOS: JBAT1

Ha nnate yctaHoBnena CMOS namsaTb ¢ nuTaHvem oT 6GaTapeiiku, xpaHsias
[aHHble O KoHdurypaumu cuctembl. [laHHble, xpaHswmecs B CMOS namsaTy,
TpebytoTcs KOMMbIOTEPY AN 3arpy3kn onepaLyioHHOV CUCTEMbI NPU BKITIOYEHWN.
Ecnn y Bac BO3HMKaeT HeobxoAaMMOCTb COPOCUTL KOHUrypauulo cucTembl
(ouncTutb CMOS), Bocnonb3yinTech 9T0N NepembI4KON.

E «
JBAT1 (O]

XpaHeHue C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHWE

Ounctka CMOS npon3BoanTcs COEANHEHNEM KOHTaKTOB 2-3 npu OTKITIOYEHHON
cucteme. 3atem crnefyeT BEPHYTLCS K COEAUHEHUIO KOHTakToB 1-2. Wsberaiite
04nctknCMOS npu paboTaroLyesi cucteme: 3TO MOBPEANT CUCTEMHYIO NNaTy.
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Crot PCIE
Cnot PCIE nopaepxvBaeT AOMOMHUTENbHbIE KapTbl paclUMpeHust uHTepderica
PCIE.

PCIE x16 cnor.

PCIE x1 cror.

Crnort PCI

Pasbem PCl nossonsieT ycraHoBuTb kapTel LAN, SCSI, USB u pgpyrue
[IOMONHUTENbHbIE KapThl PaCLUMPEHNs], KOTOPble COOTBETCTBYIOT crieLmdukaLmum
PCL.

BHUMAHVE

lepen ycTaHOBKOV WM U3BIIEYEHUEM KapTbl PacLumpeHusl ybeamuTecs, 41O
Kaberslb NUTaHus OTKIIIOYEH OT SIEKTPUYECKON ceTw. [TpouTUTE SOKYMEHTAaLMIO Ha
KapTy pacluMpeHusi U BbINOTHUTE HEOBXOANMbIE annaparHele 1iu NporpammHsie
YCTaHOBKM AN1s1 AaHHOV MaThl (MEpPeMbIYKU, NepeKYaTesn unm KoHPUrypayms
BIOS).

MapLupyTusauus 3anpoco npepbisaHusi PCI

IRQ - cokpailenue or interrupt request (line) - nuHua 3anpoca npepbiBaHNS,
annapaTtHasi IMHUS!, 0 KOTOPOIA YCTPOMCTBA MOTYT NOChINAaTh CUrHanM npepbiBaHUs
Mukponpoueccopy. ObbiiHoe nopkniodeHne PCl IRQ k koHTaktam wuHbl PCl
roKasaHo Huxe:

PCI1 INT A# INT B# INTC INT D#
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HACTPOWKA BIOS

Bkntounte nutanue komnbtoTepa. lMpu atom 3anyctutcs npouepypa POST
(TecT BknodeHWst NUTaHus). Koraa Ha akpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE HUKe
coobLyeHune, HaxmuTe knasuwwy <DEL> ans Bxoaa B pexvum HaCcTPOWKU.

Press DEL to enter Setup Menu

(Haxxmute DEL ans Bxoaa B Hactpoiiku)

Ecnu cooblieHne ncyesno, a Bbl HE YCNENu HaxaTb KnaBully, nepesanyctute
CUCTeMy, BbIKMKOYMB M CHOBA BKIMIOYMB MUTaHUE, UNu Haxas kHonky RESET.
MoxHo, TaKkke, nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXKaB OIHOBPEMEHHO knasulum <Ctrl>,
<Alt>, n <Delete>.

The Menu Bar

Aptio Setup Utility - ¢

Sustem Date

Main
3TO MEHI0 MO3BOSISIET YCTAHOBUTH OCHOBHLIE MapameTpbl KOHUTypaLm CUCTEMbI
(mary, Bpems, n T.4.).

Advance
OT0 MEHI0 UCMonb3yeTes AN HACTPOWKK cneyuanbHbIX dyHKuuin BIOS.

ocC
OTo MeH ucnonb3yeTcs Ans HacTpoviku napameTpoB TaiimMuHros DRAM wu
xapaktepuctukos CPU.

M-Flash
Wcnonb3yetca ana uytenns/ npowveku BIOS ¢ BHelwHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).

Security
OTo MeHw ucnonb3yeTcs ANs  YCTAHOBKM Maponu  agMuHucTpatopa WU
nonb3oBaTtens.

78



MS-7720

Boot
OTO MEHIO UCMONb3yeTcs ANA HACTPOVKMU NMPUOPUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB.

Save & Exit

OTO MeH No3BONSIET BaM 3arpy3vTb 3HAYeHuid no ymondyanuio BIOS unu
3aBopa B BIOS Bbixoa 13 HacTpoiikv BIOS ¢ coxpaHeHnem unu 6e3 coxpaHeHus
BHECEHHbIX N3MEHEHUI.

ocC

ght (C) 2010 America atrends, Inc

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
DTV NyHKTBI NokasbIBatoT TekyLuyto YactoTy CPU 1 ckopocTb namsTh. Tonbko ans
YTEeHUA.

DRAM Frequency
MyHKT yNpaBneHnsi COOTHOLLEHUEM YacTOT NaMsTU.

DRAM Timing Mode

Onpepenset 6yayT nu TaiimMuHrn DRAM KoHTponupoBaTtbes AaHHbIMKU 13 SPD
(Serial Presence Detect) EEPROM Ha moayne DRAM. [Mpu Bbibope 3HayeHus
[Auto] TaiMuHrn DRAM, Bkntoyasi MyHKTbl MEHIO, MEpPeYNCNIEHHbIe HIKe,
ycTraHasnueaiotca BIOS B cootBeTcTBUMM C AaHHbIMM 13 SPD. YcTaHoska
3HaveHnss B [Manual] nossonsieT BpyuHylo perynuposatb TaiimuHrn DRAM
[OCTYMHbIE B 9TOM MEHIO0.

Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B nogMeHto0. B 3T0M MeHI0 BaM MOXHO perynnpoBaTb
[ONoNHUTENbHbIEe TaiMuHrn DRAM.

Command Rate
Orta HacTpoiika koHTponupyeT DRAM command rate.

tCL

OTOT MyHKT KOHTponupyeT Bpemsi 3adepxkn CAS, koTopoe onpeaensiet
nepvioa (B TakTax reHepatopa) mexay nonyveHmem SDRAM komaHabl YTeHWs
1 Hayanom ee BbINOMHEHUS.

tRCD

Mpw perenepaumn 3apsga DRAM, cTpoku 1 ctonbubl agpecytoTcs pasfensHo.
OTOT NMyHKT Mo3BonsieT Bam onpedenuTb Bpems nepexoda ot RAS (cTpob6
appeca ctpokun) k CAS (ctpob agpeca ctonbua). Yem meHblue TakToB, TEM
BbicTpee pabota DRAM.
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tRP

OTOT MNYHKT KOHTPONUPYET KOMMYECTBO TaKTOB, NPEAOCTaBMseMbIX ANS
npeasapsipa Row Address Strobe (RAS). Ecnu BbigensieTcss HegoctaToyHoe
Bpems Ansa Toro, 4tobbl RAS Habpan Heobxoavmblii 3apsid, pereHepauwsi
DRAM MOXeT oka3aTbCsi HEMOMHOWM U MPUBECTYU K NOTEPE AaHHbIX. ATOT NYHKT
NPUMEHNM, TONBbKO KOrAa B CUCTEME YCTaHOBMNEHa CUHXPOHHas DRAM.

tRAS
Ora ycTaHoBka onpeaensiet Bpemsi, kotopoe RAS 3aTpaunBaeTt Ha YTeHve u
3anuCb B YENKY NamsiTh.

tRC

[nuTenbHoCcTb LMKNa AN CTPOK onpefensieT MUHUManbHOe KONMYecTBO
TaKkTOB, KOTOPOE TPaTUTCS Ha MOMHbIA LMK CTPOKU MamMsiTh, OT akTuBaLuu
CTPOKM A0 NpeA3apsifa akTUBHOW CTPOKM.

CPU Feature
Haxwvute <Enter> gns Bxoga B noameHwo. B 3Tom noagMeHio BaM MOXHO
perynupoBaTb xapaktepuctukamu CPU.

Save & Exit

Aptio Setup Utility - Copyright (

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
3T0 MeHI0 MCTonb3ayeTcs Ans cBpoca BCex M3MEHEHMI 1 BbIXOAA U3 HACTPOIIKM.

Save Changes and Reset
3710 MeHw ucnonb3dyeTcqa And COXpaHeHus W3MEHEHWUI 1 nepeycTtaHOBKU
CUCTEMBDI.

Save Changes
OT0 MEHI0 UCMONb3yeTcs AN COXPAHEHUSI UMEHEHWIA.

Discard Changes
370 MeHI0 UCNONb3yeTCs ANl cEpoca BCEX U3MEHEHMI.

Restore Defaults
OTO MeHIo ncnonb3yeTca ANs 3arpy3kut ONTUManbHbIX 3HAYEHWIA MO YMOMYaHuio,
yCTaHOBMNEHHbIX NponasoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
YCTaHOBNEHHbIE YCTPOWCTBA XPaHEHWSI A@aHHbIX ByAyT NOSBNATLCS B 9TOM MEHIO,
BaM MOXHO BbIGpaTb OAHO M3 HIX B KAYECTBE 3arpy304HOrO YCTPOWCTBA.

Built-in EF1 Shell
370 MeHIo ncnonb3yetca Ans Bxoaa B EFI Shell.
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A

iS4

= AMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D , M#% , f#£ E350DM-E33
- Zacate E350 , M#% , #it E350M-E33
- Zacate E240 , ##% , it E240M-E33

BHA
= AMD® Hudson D1 & A4

REXR

= 2 % DDR3 DIMM X% %5 DDR3 1333/ 1066 SDRAM ( &KX & it 8GB )

(ETHEZERARBMEAE , B1HH
http://www.msi.com/service/test-report/)

LAN

= &3 Realtek® RTL8111E 3 LAN 10/ 100/ 1000

M

® [ Realtek® ALC887/ ALC892 B &4 (14 Hl)

= %8 FEFIMM T

= 3R Azalia 1.0 58

SATA

= j&id AMD® Hudson D1 X% 6 4 SATA 3Gb/s i1

#n

= SEER

- 1NPS2 BARIRO

- 1 ANPS2 @&IKO

- 14N VGA A

- 1/ DVI-D #%0

- 1/ HDMI %0

- 6/NUSB20#A

- 1/NLANFEO

- 6 RIEBEHFMED
wEABEA

- 44NUSB20 0

- AN EEERERED
- 1A BfTmkED

- 1ANTPM QO

- A HTERkED

- 14> S/PDIF-Out 0
- 1A HEARRNED
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kit

= 1 /NPCIE x16 #&#&

= 2 /N PCIE x1 1&g

= 1 /NPClfEE

HI A

= Micro-ATX (17.0 A% X 24.4 /A5)
EEA

= 6 MEER

MREFEMIEYS  ABEREMHSE , EUNBRZTRONTRREFAT
B8, MR : http://www.msi.com/index.php
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LERERERE , YARERREBN A ARANENER, TREVRAER
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hEAE, ABE
MEHENE R,

BEEB [BEEE ] EEEEG] [EEEE ] R BEE

o —p e

SRIAEREEERLZEINEE , REFERDERLARHEE.
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EEEMR
EERERREHTUTED:
LAN
PS/2 BAF — 0o
Line-In  RS-Qut
= © O
I;:l El Line-Out CS-Qut
== O O
PS/2 g DVI-D#%H  HDMI #%H USB2.0#M0O MIC SS-Out
USB 2.0 0
BHRE
RENFEEA

1. AFRANTRRE-MRO , REFREBHREIEES.

2. BEERAAFRAZIDIMMERE AEFHEAN  BEINFEREFEDS T
A, YAFRATLIM , HBRFOFEFHAES. NREEBHBEA
THE , SRETIALFESD.

3. ERFEESINENIFERA,
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* B FDDR3AFFS5DDR2A 7 E# , ¥ EDDRIATET I FHRE , ATXRAIZ
#E DDR3AI 7 A ZIDDR3GHE H

* BRWBEHRG , SME SEFAFERIFADIMMEEF,
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ATX 24-Pin BjF#0: JPWR2

B A ABEEATX 24-Pin®BIREE . E5ATX 24-PinsRERFIREN , HF
SN, BRERBNELRESBER , 4N RIARF EBTIR, FBRE

XA, AEEEERBFROREERE,

ATX 4-Pin BJF#0O: JPWR1
I 12v BIREO AT CPU 8,

EE
BINPT A O B S EHATXE R LRI ERHY 58 EIETTo

BT ATA #0: SATA1~6
HEAR—NSERTATAREIRO , §MEO A LUEE—NRTATARE,

B ETATALKEIITIOR | XHFELE R HI R HIEE Ko
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REER#EEO: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

RERRIF+12VHREHARNE. YEFRLEINFRINEEISAB4N
EAR, AMFE+12V , MBELREN , XMEFIGND, MREHEHRERER
HrER A . BRER —MERIR T B9 SRR B UM B9 XU 75 7T 68 A ik X

g
Beo

TPM #3RE0: JTPM1

WEOEE—NTPM (Trusted Platform Module)fsk, ESETPME 4T & F M
DIRBESHETTRAE,

HiE USB #0: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4
L3O 2 Mintel® AY1/OF BEMEZMEFRAN, FTLUEESIRNUSBELRE.
flanUsSB HDD , #BAAH. , MP3 #EMER | ITEIH , BiXRERES.

88



MS-7720

B EEARED: JFP1, JFP2
FRBETHANBERMBFFX |, BERITHERED. JFP12MIntel®q B
110 EHEMEREN,

ER{TikEEQ: JCOM1
HEOR— NSV RERFRI16NFHFIFOsK 16550ABIREE it N, BRI E
BN SRTRE,

S/PDIF-Out #H: JSP1
I3 0 AREES/PDIF(Sony & Philips 7 2 R H) &R F S ML MR HE.

HMABFXRED: JC
BBk ST XAE , MBRNERITFT | HEXLEE REQERIRE |
HEFBLETEEERE, BERX—BERFER , S0 ABIOSIRE T EER

AT

04

N
W
\>°
Q

9

\
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FTHREED: JLPT1
ZEERATEE-NTENHTROBE, FTHOR—FPIRENITENE
0, B AKX FEPP(IE @A H 1Tk O)MECP(H BRERH1TiH D) AR

BB EHREED: JAUD1
B L ERBERED EEZE-NFRZED , ©EMInteltl /O8] BEAREEME
REM.

s

PR
it

e, <
I A =
RN =
et
B
e S,

7B CMOS Bk4&: JBAT1

FREEBH—-ICMOS RAM , HAREFNRSEREREZEZEY — KB BMEK
#3¥, CMOS RAMERESXBHITHENMHRS SBREREN, NIREEBRR
SERBES , TEARLRBEREE.

E «“
JBAT1 (O]
&

RIFHIE

EE

FERGERHRT , A LB S 5 2-3EH IR B BRCMOSE AR, MG EIZ)1-2¢1 /g 1%
BRTS. BBRIEREFHELERCMOS | X AEEAT EREXIAE,
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MS-7720

PCI Express fi§
IEPCI Express & X/ & PCl Express REMNT BF.

PCIE x16 fH##

PCIE x1 f&#&

PCI #&f#
WPCIHEREXEMF , SCSIF , USBF , MEMAFAPCIHEHNT B,

xE
HEEMA SR R0, EBUABFREXH. BT, BT RFHBEXEXT
B AHEE | LB , FFXHBIOSE &,

PCI B RRA S
IRQEFHE RS P EEREIANEE. FEEH PSS XTI MLEENE
#5R. PCIKIRQE M — A& —RIERETI W T RATRHIPCIE LD

i
1 2 3 4
ot |
PCI 1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INTC ‘ INT D#

91



BIOS k&

HENMEE , REFATFHPOST(NBER) SR, YRELEALUTELN,
& <DEL> R A# AR ERF.

Press DEL to enter Setup Menu
(3% DEL 883 AR )

MRWESELMERMBRBELRT |, MEMHTEEH ASetup , BXRNEBEFHN
SEENE ERESETREM B BN RE. B A LUERET<Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> R BFBH LM REZ.

R

Aptio Setup Utility - Copyr

Susten Date

Main
EALREREHREEARE , fiwetE , BHS,

Advance
P L3R 3 3R AR B A5 B 1 BR S MRV L T

ocC
fE I 3 RIS EDRAMEY FF RICPU%S £,

M-Flash
e AR MIF IR P IREERIFT BIOS (XX ¥ FAT/ FAT32 &%),

Security
EALRERREEEENAFEB,
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MS-7720

Boot
AR ERIEERENBIINF.

Save & Exit
HREAFRMEBIOSRINER T HINRE, HREFEXITREFEXFER

°

b

tility - Copuright (c)

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
WIS RYFCPUN HMAEEE., Ri%.

DRAM Frequency
g BREIAFMEO LR, EEAFETRBNRNFREAE TIET.

DRAM Timing Mode

BERNFRFREWAFEAR SPD (Serial Presence Detect) EEPROM#Z I, %
B R [Auto] FF /B MTFEFIET , BIOS #R#EFE SPD #HEEIRE FEM” Advance
DRAM Configuration” ¥ 38 % M, £ [Manual] /¥ f BB X176 FHFohig
& T 3185 “Advance DRAM Configuration” 738 ,

Advanced DRAM Configuration
# <Enter> HAFHE, EFREPRTNBRSRAEFNFo

Command Rate
WIR AR DRAM S EE.
tCL

HBRETHAES (CAS ) R , BIRE SDRAM HUIXEUESE , Fikit
TIRENATAVEER Y /8] (RS AEN ) o

tRCD
FEDRAMEER , JIMEMER 2 FLEN, HIREFIM U (RAS) T4k
(CAS)HIS B 2 B EER AT, AHF#H4L , DRAM MRAEHLET

tRP

WIS DA (RAS)AR BHE F. BXZBEIE , LEFIUitE DRAM EH
ZHM%kS , EHNAEATRES , A DRAM TJHERAER. KTREATR
SRERSHBNEFIMAERN

tRAS
WIRERET RAS HIRBEIBEANEAERE.
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tRC
TRABMRERE T ER - N TENBEAMENRDEARR , BREMTEES
TR EBAETE .

CPU Feature

& <Enter> # A FEE, EIFREPFE CPU EMH.

R IBH

Built-in EFI Shell

Discard Changes and Exit
R ETUR A F A E SRR HIRE,

Save Changes and Reset
EAREMRREFEAHERRSE.

Save Changes
fE A TR R FE o

Discard Changes
12 F RLSE TR UFF PR E o

Restore Defaults

£ A IE TR INEBIOST B RRINE{L B

== 5| S ER==

ERENEHRBFEAELRER |, RATLEREA—MERBERE.

A& EFI Shell
{8 A L T AEF| Shell,
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MS-7720

N

FERPFX

B B E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33 %31l (MS-7720 v1.x) Micro-
ATX E##R. E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E33 R 5 : #4iR %A AMD®
Hudson D1 & F# & Zacate-FT1 APU MU £ REMM RFE%KEE. E350DM-E33/
E350M-E33/ E240M-E33 %3 , RELEREREEN K LR BIT SRS

EN
FTHREER

Top : mguse
Bottomikeyboard

Top: USB ports
Bottom: HDMI port

T

USB porls

Bottom: USB plorts

T:Line-In
[ M:Line-Ogt
B:Mic

T:RS-Out
C M:CS-Ou
B:SS-Out

Jeit

JPWR1

JLPT1

PCI_E1

AMD
Zacate E350D/
Zacate E350/
Zacate E240

CPUFAN1

DIMM1
DIMM2

(T s T T T T T TSI}
e | e
LLLLLLLLY

PCI_E2

PCI1

[CL000000070007000001000700000000000008 1001098000
[OTTT T TT T IT IOV IO TOTITONONETOTaTOTaTLIaTITieag

AMD
Hudson D1

[EEEER

JUSB1

JUSB2

SYSFAN1

SATA3

JFP2

[EEEER] CEEED  EELEEL)
JUSB3 JUSB4 JFP1

SATA1_2
[55]

SATAZ
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B

XERER

m $# AMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D, ##%.1,, E350DM-E33
- Zacate E350, ##%, E350M-E33
- Zacate E240, %0, E240M-E33

Y
= AMD® Hudson D1 &} 48

XEmER

= 2 {% DDR3 DIMM 3% DDR3 1333/ 1066 SDRAM (X B & &S 8GB)
(KA EZ BT HRIEEAE , FETFHMER AL
http://www.msi.com/service/test-report/)

LAN

= [ Realtek® RTL8111E X # 10/ 100/ 1000 #82&

g

= Realtek® ALC887/ ALC892 &k (ZE#4 &)

n RE7BEEREE

n 4 Azalia 1.0 $#&

SATA

= [ AMD® Hudson D1 X #% 6 18 SATA 3Gb/s E 8
Eo3 |

LI

- 1 {8 PS/2 BREREE

- 1 {8 PS/2 @#BEER
- 1 {8 VGA Eizig

- 1 {& DvI-D Ei8

- 1 {& HDMI &8

- 618 USB2.0E#HE
- 1 B ER

- 6 EEMIER
BiEE

4 {8 USB 2.0 58
1

1

118 TPM #88

1 BFTRER

1 {8 S/PDIF-Out #58

1 BRI S PR

96



MS-7720

kit |

= 1 {8 PCIE x16 #&#&

= 2 {8 PCIE x1 #&#&

= 1 {8 PCI &

R~

= Micro-ATX (17.0 cm X 24.4 cm)

£
= 6 EEHIL

AT BB B EETIEME , FEUTHEMEREBRS

http://tw.msi.com
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7

ﬁ%i’éﬁﬂ‘& BB ERA B ERRRERRR, TRRELBAVEDT
BT :

E

EEER LER
HEBBRNER

o
q O
q

0

[E362E] BEEED [EEEES] BEEED BB B

o —p EHA

F2HELERER L REAARKER , BEMRKER TR ER ML 3§
ANARKE,
EEER

* RETHIRER  THIREEREREE L FTELE , ZIEHEH FFXERRA
R A

* B EHR L MRARNESEEN LR ERTHIRER.
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MS-7720

B
ERROERRE T IS EEER
R
22
040 E%}K E(S))—ii H
I;: == FR@E cs-|H
=1 O O
PS/2 % DVI-D Ef#iE HDMI E#ER USB20 z%A Ss-Wi
UsB20 EER
R
EREE
REFEEEE

1. ERERELRE-ERRME, BEREN-EraRE,

2. MERERREEEEAGE  BICRBEALNESTE  FEMREAGE
o HEBEEEREAEES K BETREFHE.

3. RERAE_ENBBFEEAEFL,
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EEER

* DDR3 18 ME1EAH , #4588 DDR2 E# A #E% 6 FHH2. BIL7E7E DDR3 #H1E
A, #A DDR3 FEmEM,

* BASEAGTDIEBIFEA DIMM1 JF 18 U R FA% IE % B
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MS-7720

ATX 24-Pin BIF#H : JPWR2
BT REE ATX 24-pin BIRALERR, EfE ATX 24-pin BIRE |, 7
BREANSOERBHENY  BEEREAREHEA,

il

BIRBIRE

ATX 4-Pin BIF#HR : JPWR1
12V BREREM CPU £/,

EEER
AT B EEIFT B ATX EIRHERS | LR HMIREEELE,

Serial ATA #25 : SATA1~6
AEBEABIE Serial ATA NE , AJF#E— A Serial ATA &,

BB & Serial ATA HE#RAEIR 90 B , WU SB B G K05 ELIEEE,
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EFEIRES : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

BREASREESXE 12V BRAR. EHSRIZIRER  BURAREE
W, —EEEE +12V ; MRREEME , BEKE GND. AEHREARER
GEEERRRAE  ARAERERERRT AR , FRER CPU ABR
HIThEE,

TPM #8 : JTPM1
FERFEIAEFRLEMR. ESFHEFSH TPM 22 FAEAFM,

USB #£5 : JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4
AETRBFE Intel® ERW A/ B HEERGHRE | BARSE USB ME , #
o0 : USB @Rk, BAIAEM, MP3 RS, BRHE. BIRMSHRmEERE.
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MS-7720

E4REESE : JFP1, JFP2
BLEREEET A BERMBK LED &, JFP1 WRE/E Intel® EHRE A/
B E SRR,

FrBIREETE 1 JCOM1
AETER A X R E 16 (LT FIFO # 16550A BEBEE, B E#E
ERBIEE.

S/PDIF-Out #5 : JSP1
A A S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 97 SA {4 #
TER.

48R B R 5 B AR - JCI
AEEE MR ARBIR AR, TR , SRR , XY
REZRE  WREBE LBEREEAL. BEA BIOS RERX HERILLHEA

&

e,
2,
4(/
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EATIREE : JLPT1
AEERARERTRRPTERR. FTEREENREE  IEWRATLT
32 (EPP) R EE i Zh BE48(ECP)#E R

ERE¥EER : JAUD1
AEBEEIERER , BREFE Intel® EHRE A/ @& HREHRE,

&R CMOS Bb#R : JBAT1
F#IR LB — 1@ CMOS RAM , BRRIANEEMRREFRKENZE. CMOS RAM
ARRRESRBAYE , BDRBEERK. EBERRAERE , FEAERR

Ko

Rl
JBAT1 (O]
&

REEER

RLEIRIRT | FBAS 2-3 M/ K LUBBR CMOS B#) , AEEIF] 1-2 BT s2ss a9t
. IRNERFHBIME FHEIT CMOS BRUER , URETHIRZR.
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MS-7720

PCI Express fi#
PCI Express ffi#§% #& PC| Express T HEMER .

PCIE x16 fH##

PCIE x1 f&#&

PCI #&f#
PCI {EE X EMF. SCSI+. USB FREEHE PCl REMMEF,

EEER

WERBRIES F , FEZCHBFRKE. B, EARIELFHEAR
By, HERIER IR T ISP E R EUBAR, FIBIE BIOS RESHEMRE.,

PCI By EIER

IRQ 2FETER (Interrupt request line) MEHER , 218 a1 # % B Ex FEAR
EHRPEOTERIRE. PCIH IRQ WL, BEAEEE PCI BRI , @
TRFR :

JEFF
1 2 3 4
&l
PCI1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INTC ‘ INT D#
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BIOS &*E

% , RRHEES POST FIMERAR)ERF. ETHABHREHET L
B, i <DEL> & , #ARERRK,

Press DEL to enter Setup Menu
(12 DEL #i# A\ FREIZE)

EHASELRENRDE R, MABEERARER , BERKEN , BEH
B® , REE RESET #. HARKRT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> #E 5

°

EEE

Systen Date

Main
AIREBALURRE, BHMSELARRKRE.

Advance

fE AR B R TE S R IE PR T IR IE,

oc

ZIREB AL ERERRFX CPU AR E,

M-Flash
ERAREMFAFEE (FAT 5 FAT32 =) FHR flash BIOS,

Security

FEEAUREEREREAEERR,
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MS-7720

Boot
AREA LS ERMEEIET

Save & Exit
AREHE BIOS FARE S LB TAREREMA BIOS # BBk BIOS REIE,

ocC

tility - Copuright (c)

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
ELEIERARE AN CPU RBEIEE. M.

DRAM Frequency
AFREIRERARO AL | RRERUTREREEHNT

DRAM Timing Mode

i DRAM W7 , 258 DRAM #4H E# SPD EEPROM & RiEH, &E
[Auto] , H1 BIOS & SPD L#J#H%E , 3REXE Advanced DRAM Configuration & &
THBIRE. RES [Manual] B , BILFBHHXF R,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> BUHEA FIRE, BRXFREFECRMIET.

Command Rate
AFRE# % DRAM command rate,

tCL
AIFRHITAALESR (CAS) FEE |, iR 2K SDRAM BEIKHEUET# |, Bk
1T RENAT Y RER B R (BARRARET)o

tRCD
TEDRAMEH S , BIFMGLUL R 5 BARIRAY, AREERE DI (RAS) BITTAzat
(CAS) 2 MHBIER, RARBED , IR KRR .

tRP

ARSI 4L (RAS) R BB AR. B RBREAER , I EREERE
MeHERE  ENMUHET TS , ARCEBTRRAEN. REEEARK
BRERS BB TR RRE.
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tRAS
AIRIEE RAS ARIMEI B AL RBAERA.

tRC
FEREREBHIE IR BREMEN S NEM,

CPU Feature
RT <Enter> i , BRI FiRE, BARKFIBEHRE CPU IhEE,

Save & Exit

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
AEAURERERERBERREEA,

Save Changes and Reset
AIEFURFEE R B,

Save Changes
AEFAURTFEE,

Discard Changes
AEAURRFERE,

Restore Defaults
AEALTH A BIOS MR M S ENTARE.

== Boot Override ==
ERENBEFEBEQUHRAEARES  SUARTREMBES.

Built-in EFI Shell
ZRIEF LA EFI Shell,
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MS-7720

=N
AR

FU®IC

C MEFE350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E333 1) —A(MS-7720 v1.x) Mi-

Cro-ATXNH—R—REZSEVEFVELEE, BICHUHFESITEVET,

E350DM-E33/ E350M-E33/ E240M-E333/ 1) — X I AMD® Hudson D1F ¥ 7' v

N &Zacate-FT1 APUEHEBL. NANT7 A=V AFAV KV TY)1—-23
VEBETDENTEET,

LA477h~

4
e =
Bottomikeyboard = CPUFAN1

AMD
Top: USB phrt Zacate E350D/
op: vt Zacate E350/ p=E]
Bottom: HDMI port
ettom: T per Zacate E240 EE
 E— oo
USB porls

Bottom: USB plorts

TiLine-In
[ M:Line-Olt =g
B:Mic Sy
N ip oz SYSFAN2
T:RS-Out [Slcm]
[ M:CS-Ou
B:SS-Out
< PCI_E1
T T A T A T T T T T TTIT)
—_—
TS
Jcn -
PCI_E2 g
Ermmmmr o] &
b
(& [T = @ Iy
_____ AMD S =
<
PCI E3 Hudson D1 glo
2

faio

fee) PCI1
 — | S—|
ST T T

JFP2
EBERE) EEEER BEEER) E

JAUD1 JUSB1 JUSB2

SATA6
SATA4
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IY—R—ROHHE

B0y ¥

= &L #ZAMD® Zacate-FT1™ APU
- Zacate E350D, 717 J)LO7. E350DM-E33% />
- Zacate E350, 717 JLO7. E350M-E33%/5
- Zacate E240, ¥ )LO7F. E240M-E33% i

FYTEY N

= AMD® Hudson D17 ¥ 7" v h

SHISXEY

= DDR3-DIMMAMO Y h27##;, DDR3 1333/ 1066 SDRAM%E #7R— K~ (&K
8GBIE ML)
(BIDXTYES I —UIRFIE 20 T FEWebY 1 N EC BB EE
0o http://www.msi.com/service/test-report/)

LAN

= Realtek® RTL8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — ~
F—F4F

m Realtek® ALC887/ ALC892 (A 7> a>)

B TAF A ORLF T A FHEDEYR—K

= Azalia 1.0%4#

SATA
= AMD® Hudson D1(Z & % SATA 3Gb/s’R— K62 #

AR 58—

= JONZIL

- PS2RIAR—K x1

- PSR2F—R—RAKR—K x1

- VGAR—K x1

- DVI-DR—h x1

- HDMIR—k x1

- USB2.07R—h x6

- LAND ¥ v 7 x1

- A=TAXT YYD %6
FUR—RIZRI2—

- USB2.0dxU%— x4

- 7AYMNFRLA=FTAADRIB— x1
- PUTLR—RIARIR—x1

- TPMIXRIR— x1

- NZLAR—RIRIR—x1

- S/PDIFEAZIRYB— x1

- TARBEVH ORI 82— x1
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MS-7720

AO0Y b~

= PCIEx16A0O0Y K x1

= PCIEx1AOY k x2

= PCIAAY k x1

ik

= Micro-ATX (17.0 cm X 24.4 cm)
R

= 6%

HRIOVTHLVWEREZROOBEER. BEOWebY 4 hE2SRL T
Wo http://www.msi.com/index.php
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RBUR

ARREREITZHBE, T—AOELWIEBICIYY—R—-—REEEEY. LU
ROOT—2aVBHUTOLSICRFTENETT,

gy

CORRUTICE
Wwt, 7y-2A0
10 =)L R D=8
DNETT,

el
GEE R D DGR D

— _UR

ERZZRULT. ARV RAT7 2T —AOBYBMLBICA VAN —IULTLE
TV, ThAas, RUREZBLTEELET,

EE
* XY —IR—RDBEEEBLIET B 010, NY—R—RKOEEET—IXDBEDE
BHD VT —RICE) (T RBBERAR Y R THBIEEhET,

*ZA—NESEBCIRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—FRNERY BV EEREL TS EZ (),
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MS-7720

I/O/XZIL

DT NZILOBRBATOREY TY,

LAN

psiew R VGAR—hK USB 20—~

. =—=| 10O O
Line-In RS-Qut

= O O
B3| | B3 | Lncou cotu
==

r ]
PS/2%¥—7R—K DVI-DAR—K HDMIAR—hK USB 2.0/R—  MIC  Ss-Out

USB 2.0R— k

N—=RITFEYNTYTS

XEVED 1-)LO%E

1.

XEVED 1-IIARRMECEERIFTHOBANICL Y REH 1 7 ARTS
NTHY, COLOBE-SLLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

DIMMXEEZ1—)LZDIMMAOY hAEEICE LA EDIMMAO Y ~
ORAICHZEDI-IIERT Y FAEBHCHAL, ED1-)LZEELE
Fo XEVEVI-AHN LAY ERBENDE, EVI-LORFREH
RABLIBYET,

BRBAFCED I - AROEDI-LEET Y FICL2>TELLEE
ERTVBAESH ZXTERBL T EE L,
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EE
* DDR3XEUEZ 21— EDDR2ZXEVIREVNCHEEDEBRML B FE A,
AHF TIHFDDR2ES 1— L EEATHC LI TEE LA

* XEUROY MNEDIMM1EBAERIZERL TS EZ L,
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MS-7720

ATX 24E> BRI% Y & —: JPWR2

ATXBRAEY IRV —Z2BKELET. BEROBICE IRV Z—0O@E E
BULTRETL2AYELRAATEET Y, BERIRIZ—0OT7YI0MEE
ZEDENFELLEREThET,

ATX4EVBREIFR 7 2 —: JPWR1
CONRVOERIZVZ—I&. CPULERZHBLET,

EE

ZRBEBHESEBICR LEEZODIRIX—FEEL<SEBHL TVIXENS
eSS

YT IIATAO%R Y B2 —: SATA1~6
ARBEBEVTIVATAAVZ—T IAAR—RNEEBRLTVET, —D0O
OARIVE—IZ2&, —DOZUTIWATATFNA AZERTDENTEET,

SUFNATAT =T LG #ESTOBER LICHTS B VLS ICLTTE V. F—XE
BRICEZNEEDAREMN B ET,
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7 7 2 BRI% Y &% —: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

77 BRARIBZ—B+12VORENT 7 B R—ML T, FEH+12V, B
BAFCGNDTINTHEXTICERL TTEV, i, ABEOSAFAN—RK
DITEZRBEEERATIBAR T T OEERE Y —#EN OWET T
CEBERIIMBENIBYIET,

TPMED 1—)LO% Y &—: JTPM1
ZNIXY Z—IETPM (Trusted Platform Module) €2 1 — )L &2t L £ 3, 4
CDOVWTRTPMEF IUF AT TY RAR—ARZ1ATIINESRL TSV,

70> BUSBI% Y &—: JUSB1/ JUSB2/ JUSB3/ JUSB4
ZO% Y Z—IEIntel® I/O Connectivity Design GuidelZ ##LL T, USB HDD,
FATINAXZ, MP3TL—F, 77U &, EFAL, TORHOEEUSBA
VEB—T7 I —ABIRBENERITDENTERT,
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MS-7720

702 RNFILIFRY &—: JFP1, JFP2

ARRBICE, 7OV RMNRILAAY FRLEDZRNRE L BFHERAIL, =
S2O70YMNFRLARIZ—NFABERTVES . JFPIRA > TIe0 70>
RNRIEBEGETH A2 HA RICERLTVET,

-
.
<7 @@ ﬂg@ >
=21
eSS
- = JFP2 Z e
- . _— e <.
JFP1 z2 S oS
sl 2, S
o, o, >
e
< s

YT NR—RI%Y B—: JCOM1
16550AF ¥ 7’2 HA L 1216/N 1 RFIFOILTF—R2BRE£TVET, COOXY
B—IZYUTFAI VAL LR MO VT ILFINA AEEHRTEET,

S/PDIFHh %D & —: JSP1
FIORNTA—IYNTEBEY—REHNTRILODAVE—TIAATY,
SAF YU RITAF ¥ RILHDY REFHDCHELTVWET,

F—ARBEYY—a% I &%—:JC1
COARVB—RBT—ARAA Y FILEREhET, T-AHFHATShDE, 7
—ARAREI Y- I—NCBYET, SATLARZOREEZRRL., B
EXVE—TDZEBERICKRRALET. COBEXYE—TJZIUTITRICE,
BIOSEHHEZMWTXY E—JZBELET .

&

e,
2,
4(/
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NFLILR—RAY S JLPT1
COOAZRVBZ—BAT7a>ONFLLR—NT STy heERELET. N
LIAR—KNGEENET ) Z—R—NTHY . EPP(Enhanced Parallel Port) &
ECP(Extended Capabilities Parallel PortyE— K& HR—KL & T,

702 MNFRLA—F 4 F %9 8—: JAUD1

7OV MNRLFA—FAFEIAYA—2EATRE, ZJOYRNZRILASD
=T AAHINTREICBYET. EVERIIG A > TIILOT7OY MNNRILER
FHAUHA RICERLTOVET,

2 1)FCMOSZ ¥ > )\: JBAT1
AHMICEBIOSHBREFRERFIBDBRENEHTCMOSXEY ZHBMLTH
W, BBIDZREVEMNSENEREIZCETERERBLTLVET, C
DOCMOSXEVICEXSNIETNA ABRICL 2T, OSERRICEBHEED
ENTMBEICBRYET, YATAREEIVTLEVBERRIOD v O NEHL
TLEEV,

«1

Nl
JBAT1 (O]
o]

2

ERE

F—

b:3 4

CMOSOUTFEFTS5BIE, FFIt AP SERI-RERVTSEE ),
CMOSEOUTF3ICIt. ZRTANFTDEICE>2-382 53— NEH)L &
Fo KVTEZ1-2823—NCRLET, ZXTLABBFEOCMOSD D T ik
MRS T EZ Ve YH—R— ROBEVPXKBE RS BRSNS ET,
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PCl ExpressAO0Y b
PCl ExpressAOY KNEPCl Expressf > 2 —7 T—ARHA— REHR—KL
£7,

PCIEx16 A0 Y k

PCIEx1AOY k

PCIRAOY b

PCIAOY NEBEABMEOBVHIRAOY R T, WHT2ERL BIER— R
REETNTVET, ILERA—ROEY T A IFEICOVTR, EERD—RIC
FEHlE nBRABESBL TS,

EE

HERH— REFALLEYRYNL VY TBHE, RTREVICBRETSTEK
TLEE Ve LRI —RICOVTHBBBFAL LY ENEXZITILEZAT,
Zr>2/V. RAYF, BIOSBEERBE/\—RIITRE, Y7 NIITREE
2TEFTLTEE,

PCIEIVRAKBERIL—F 12T

N=ROIFAHACPULLKL TEIWAKERESERL, PCRCNEZHFTFN
AADBEA R NORE)EREBLET, EBENBEPCI/NADIRQREFAT
D@V TY:

<
1 2 3 4

PCI1 ‘ INT A# ‘ INT B# ‘ INTC ‘ INT D#
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BIOSO &R TE

OoE1—2—%2R8EHT D& AT ARKPOST (Power On Self Test)iBFR2IC AV
F9, FTROXYE—INFBALCKRRENATVSHIC<DEL>F—&#H T &%
BEICAZZENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu
(<DEL>*—%& L T BEZTOHET)

B

aXAE

<DEL>ZHTHICCOXY E—TI N BATLE2LBE, BEREBRATEH
<RESET>Z# LTI AT LZBRBL T EE W, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
FRCHLTEERBTESRT,

P )

System Date

Main

BE/RABREDS AT LAOEENBREREEZTVET,
Advance

HERBIOSHEENRREZITVE T,

ocC

DRAMZ 1 22 J LCPUBKEZREL T,

M-Flash

USBXEURTA T & E- 1ZBIOSEH ZTSBICHEALET, (FATIFATI27
F—I Y RDOHK)

Security
BEEER I —NAT—RREBEETVET,
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Boot
AT LBBTFNA ADBEIBMLERELET.

Save & Exit
BIOST7 # )L MEXZE THERBNREEZO—RL, ZELLREEEZRE
LTRTLET.

ocC

> Utility - Copyright (C) 2010 Amer

DRAM Frequency [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
ZOEBETCPUEXEVRE—ROFRKESRTEET., (FIEAH)

DRAM Frequency
CORERFAEVARKOGBEEZINO-LL, XEUHFELZARBES
TTEHEERET,

DRAM Timing Mode

ZNIEE TDRAMZ A 22 A"DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tect)y EEPROMIEERICK W IV RO—LTBNESHERELET, [Auto]lCFH
ETDE, DRAMZA I J&2EMICL T, LT O[Advanced DRAM Configura-
tion] X Z1—A"SPDOEREEIC, HENICHRBELREEZTVET. [Manuallic
BRETRE, ATOXZ1—2FBHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F—#HFE, YT XZ1—NFRRENET, SHRBEDRAMEA I Y
NHEBETAET,

Command Rate

DRAMOXY > KEZIJ> hO—ILLET,

tCL
SDRAMA' i AAKIX Y REZFEL LERMAKERKITEIETORA I
JEBETHBCASLA TV —ERELET,

tRCD

RAS(fT7 RLAEB)ECASHIT7 RLAES)NESHREZFB THREL &
T —RWICOOY IVH A JIENFNEVEEDRAMOBEEEAN LAY T
Fo

tRP

DRAMA VLYY 1B B IR EREZBRIDRHEFHTRELE
T RASESOIOY VBN CORBERELETN, BREBERTH LD
OEEAZYEVEEREDRAMOU 7L Y 13 FRELICKY), DRAMNF
— R ERBTEBLLBRENBYET. PATAILRAHDRAMZ A VA K
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—ILUEBENHCNBEBENFATEERT,

tRAS
RAS(fT7 RLABES)NFREL TASTF— 2 RAEEThIETORBERE
L&Y,

tRC
RAS(fT7 RLAEB)DHAIRKL ST UFY—IHTETITRETOIHAY
LOBETY, BERFTRASETRPOAEMEAILET,

CPU Feature
<Enter>F¥—&#{F &, YT XZ1—HFRRENET, CPUBBEOFRETAE

°

Save & Exit

Built-in EFT Shell

Discard Changes and Exit
ZELULREEERFETRTLET,

Save Changes and Reset
EELLEREEBEZRELT, YATLAZUEYRLET,

Save Changes
EELLREBBEREFLET.

Discard Changes
ZELLEREEZREFLEE A

Restore Defaults

IHHAROREEFTHLET,

== Boot Override ==
AVAR=ILENEARL—=PFNAABRAZ1—ICRREhET, I—H—
FEORO—DEBRLT, 7= FNARELET,

Built-in EFI Shell
EFIZ TLICAWET,
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ERPEBRENEIREBRER
REFE<BEFEEERSREGETEHRE>

BEEEWERE
BFER w | % | & | ~Es | samx | sa-xm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O O
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o o o o
K&ZIXFER (ACD, DVDEH)
(Optical Disk Driver) x| O] © o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
#H % Ai&% (/O Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o O o O o
7B & 8RB (LCD Panel) X X ) o @) )
A1ES (Memory) X O e} O O o
AEBABAS
(Processor and Heatsink) X © © o o o
#M (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O (e}
1E#28% (Remote Control) X @) O e} O o
1788 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) (e} o
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X @) O e} O O

1. *ENR R E AR BAE PR DRI B BR AR (PCB) R B BUA M, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL,

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB SI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHECSFRES RPLTETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%,

6. AP REAZHRERMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;388-2009)%%2%* (BB E TEEPUPEBIIERREA A RAB 2 HSERATEEE
Mo )

w N

o
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